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CAMBRIDGE VACUUM ENGINEERING 

Near Net Shape 
Fabricación Versátil mediante Haz de Electrones 
Este proceso de superposición de capas es usado para fabricar piezas usando un haz de electrones de alta energía. 
Dicho haz es guiado de tal manera que funde tanto el material del sustrato como el material de aporte para construir 
la pieza requerida. 
 

·  Las piezas son 100% válidas ( 0 defectos) sin moldes ni utillajes 

·  Geometrías intricadas y complejas pueden ser hechas en una   
sola operación, minimizando de esta forma el material sobrante 
y el tiempo de mecanizado 

·  El material se puede aportar tanto en forma de hilo como de 
polvo metálico 

·  La tecnología por haz de electrones produce una mejor unión 
entre las capas, y también un mayor rendimiento en cuanto a 
velocidad de deposición frente a la tecnología laser 

    
 

RPEBW 
Soldadura por Haz de Electrones en Bajo Vacío 
SHEBV se lleva a cabo normalmente a presiones entre 10-1 y 10 mbar y ofrece: 
 

·  Gran profundidad de soldadura en una sola pasada 

·  Menos requerimientos que en una soldadura por haz de 
Electrones en Vacío 

·  Proceso poco exigente 

·  Sistema robusto con alta fiabilidad 

·  La aplicación localizada de vacío puede ser muy eficiente 
desde el punto de vista de los costes 

·  Muchas aplicaciones y materiales susceptibles de 
ser soldados por este proceso 

·  Es posible una total automatización 
 

Surfi-Sculpt 
Creación Precisa de Rugosidades 
TWI The Welding Institute ha desarrollado una técnica de Haz de Electrones llamada Surfi-Sculpt que permite la 
creación de una muy variada serie de superficies rugosas a través de la manipulación del haz de electrones. Esta 
técnica está en proceso de patentado por parte de TWI. 
 

·  Aplicable a una gran variedad tanto de materiales como de 
aplicaciones 

·  Un ejemplo claro de ello es “Comeld™ Surface Modification” que 
permite mejorar la unión entre materiales composites, como la 
fibra de carbono, y los metales 

·  El posicionamiento de las piezas puede ser controlado con 
mucha exactitud 

·  Permite la creación de un gran número de modelos diferentes de 
acabado 
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Tecnología Avanzada  
de soldadura 
 

CVE ofrece soluciones para la unión de metales y  para procesos de tratamiento térmico, basado en una 

inigualable experiencia en el diseño, fabricación y asistencia técnica de sistemas de Soldadura por Haz de 

Electrones y Hornos de Vacío. 
 

Nuestro equipo de Ingeniería está orientado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo soluciones 

innovadoras a los problemas técnicos. La cualificación de nuestra plantilla junto con la experiencia de nuestro 

departamento de ingeniería y nuestro gran equipo de Servicio Técnico están respaldados por unas instalaciones 

provistas de los más avanzados sistemas de test y diagnosis. CVE ofrece una verdadera cobertura global a través de 

sus centros de Venta y Servicio Técnico en Reino Unido, EEUU y China. 

 
CVE es responsable de casi 1000 instalaciones en la industria a nivel 
mundial. 
 
CVE ofrece un amplio abanico de sistemas de soldadura por Haz de 
Electrones incluyendo 60kV, 150kV, hasta 100kW a 200kV. 
 
Todos los sistemas son adaptados a las necesidades del cliente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El departamento de investigación de CVE, sigue un programa de aplicación de nuevas e innovadoras tecnologías de 

Soldadura por Haz de Electrones. Las aplicaciones que puedes observar al dorso, son una selección de proyectos en 

los que trabajamos actualmente. 

 
El desarrollo de ideas y sus aplicaciones es, a menudo, llevado a cabo en colaboración con centros de investigación, 

con empresas de tecnología avanzada, o bien, para estudios académicos. 


